
我国智能终端芯片发展态势分析
2015年，随着智能手机市场发展放缓，全球移动芯片出货量增速下降至个位数，我国（不含港澳台，下同）移动芯片出货增速也进一步降低，但仍高于全球增速。我国4G业务的全面开展，推动4G芯片出货快速增长，国内芯片厂商围绕多模4G芯片发力，在国内市场中的占比不断提升，从2014年初的0.5%增至2015年的10%以上。国内外多家厂商围绕多模芯片展开竞争，打破垄断态势，推动国内市场全模手机价格快速下降和普及率提升。多核依旧是国内外芯片厂商竞争焦点，国内手机处理器市场正从以四核为主向八核快速演进。
一、智能终端芯片增速大幅下滑
2015年，随着全球主要市场趋于饱和，智能终端进入增长滞缓期，直接影响了包括芯片在内的供应链市场的表现。全球智能手机基带芯片出货量突破14亿，但增速下降至个位数（9.4%），较之2014年（25.6%）、2013年（36.5%）出现大幅放缓。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]我国智能手机基带芯片出货量仍然保持双位数的增速（27.7%），但较2014年（44.1%）也出现大幅下滑。我国智能手机基带芯片出货量在全球范围内占比进一步提升，从2014年的不足四成增至2015年的46%，凸显我国在全球智能手机市场中的重要地位。
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[bookmark: _GoBack]国际和国内厂商呈现此消彼长之势。国际主要移动芯片厂商上涨乏力，受到骁龙810发热问题及三星等大客户加大芯片自给力度影响，高通2015年智能手机基带芯片出货量出现历年来首次下滑，达到7.7亿，比2014年减少7.2%；联发科受到智能手机市场发展放缓及进军高端市场失利双重影响，2015年智能机基带芯片出货量达到3.8亿，比2014年增长18.7%，但收入减少5.9%。国内厂商呈现较快增长，展讯在低端市场基础上向高端市场进发，推出16nm先进工艺五模4G芯片，并与三星、酷派和联想等多家国内外厂商达成合作关系，华为海思则增大芯片自研及采用力度，二者智能手机基带芯片出货量分别达到1.75亿和4500万，比2014年分别增长40%和200%。
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二、4G手机芯片国产化率提升
2015年，随着FDD牌照发放，我国运营和终端市场围绕4G全面展开，4G终端进入规模发展阶段，4G芯片出货量随之快速增长，仅2015年第四季度就接近1.3亿片，同比增长54%。国内品牌4G手机芯片占比较2014年有所提升，一度达到16.6%，出货量为也从2014年的986.2万片增至2015年的5358.8万片。
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我国4G商用之初，国内芯片厂商产品多为三模，难以满足市场更多模式要求，在4G芯片市场中的比例不足一成。2015年，一方面各厂商加大对多模4G芯片研发力度，例如展讯推出多款五模LTE芯片并实现量产，生产工艺从28nm到16nm不断提升，并应用于多款4G终端中；另一方面国内多家手机厂商加大自研或定制芯片采用比例，例如华为海思推出多款多模4G芯片并应用于华为手机中，国内市场4G+手机采用麒麟芯片的比例超过50%[footnoteRef:1]。手机厂商小米则与联芯合作开发定制芯片，并应用于其红米2A手机。这两方面因素致使国内品牌4G芯片比例提升。 [1:  数据来源：华为媒体发布会] 

三、八核手机处理器芯片出货加速替代四核
2015年，国内市场主流处理器芯片从四核向八核转移趋势明显。八核应用处理器智能手机占比快速增长，从2014年底的7.5%跃升至2015年底的36.8%，四核智能手机占比不断下降，从2014年底的67.1%下降至2015年底的44.8%。双核和单核智能处理器芯片比例则进一步缩小，分别从2014年底的22.8%和2.6%降至2015年底的15.9%和0.1%。
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联发科一直是多核的积极倡导者，而高通则表示未来会致力于更少核心芯片的开发，国内芯片厂商则紧跟多核心发展脚步。虽然业界关于处理器核数与效能之间关系一直存在争议，但如今更多核心数俨然成为高端智能手机营销策略，且获得市场认同，三星、华为、中兴、LG等多个手机厂商2016年将发布的新款手机处理器仍以8核为主，部分款型将采用10核，因此核数竞赛趋势仍将持续。


数据来源：中国信息通信研究院
处理器核数的增长势必带来功耗增加，如何在性能与功耗之间取得平衡是芯片厂商需要考虑的问题。当前厂商主要从两方面进行优化提升，一是采用先进的基础架构。例如麒麟950采用了先进的Cortex-A72架构，性能是麒麟920的A15架构的3.5倍，功耗则降低了75%。二是提升工艺。工艺升级可显著提升性能功耗比，例如台积电16nm FFC工艺相比20nm工艺性能可提升最多40％，同频下功耗则能下降最多15％。
四、全模芯片打破垄断格局 推动全模手机价位下降
2015年，国内市场全模手机由高端向低端转移趋势明显。4000元以上高端手机仍占主流，但比例快速下降，从2014年底的94%降至2015年底的53%。而2000元以下全模手机比例则从在2014年底0.3%增至2015年底的28%，2000-4000元中档价位手机的全模手机比例也从2014年底的0.04%增至2015年底的19%。
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芯片厂商多方竞争局面的形成是全模手机价位下降的重要原因。2014年我国4G发展伊始，高通凭借专利优势垄断全模芯片，全模手机主要面向高端市场。之后其他厂商也着重围绕多模芯片发力，联发科在2014年通过与威睿电通的合作，整合后者的CDMA2000技术，于2014年底陆续推出多款全网通平台产品。国内已有芯片企业具备推出全模芯片产品的能力，实现机制是在GSM、TD-SCDMA、WCDMA、FDD、TDD五模芯片的基础之上，通过外挂威睿电通的CDMA2000基带来实现。

国内市场4G芯片发展
4G芯片出货量	
2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	6.8028000000000004	46.313899999999997	973.59609999999998	3065.7628	4674.2417999999998	8415.6278999999995	8623.8616000000002	10837.687900000001	11638.8063	12925.789699999999	4G手机大陆品牌芯片比例	
2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	0	1.6196001632339318E-2	5.3345513602967307E-3	6.9044252216772933E-2	7.1932865602563942E-2	5.1466784213056574E-2	8.2906240281689095E-2	0.1658921795751524	0.12511839592921889	0.1075154181044732	
国内市场智能手机多核发展趋势
双核	2013Q1	2013Q2	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	0.33047921067682484	0.32062041456031576	0.38660949908920522	0.38280668314762217	0.36269709770770281	0.21640763836077057	0.15591533932073989	0.22750112742203202	0.15849257510699238	0.15195452312244917	0.11671708947621012	0.15936630533191515	四核	2013Q1	2013Q2	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	0.1454061151493454	0.22116994347564792	0.30598047624870006	0.38405127575752029	0.48649100772492171	0.62654396872637264	0.73966459838406562	0.6714927147767803	0.6219463353693605	0.59478630970756619	0.50325204388350497	0.44790438162593638	六核	2013Q1	2013Q2	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	0	0	0	0	0	3.7252133404938793E-4	5.3508640441127753E-5	1.9062806476313995E-5	4.2378679693081735E-7	2.3479648860232953E-4	1.5919137148582543E-3	2.3007232472180349E-2	八核	2013Q1	2013Q2	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	0	1.9649756344099972E-2	2.0588335634182685E-2	1.389750233963449E-2	2.1456600725833722E-2	7.2960484099351075E-2	7.5888123829622789E-2	7.5151864324363715E-2	0.20375521930521764	0.24688269143044234	0.37499483030083608	0.36838181997526342	
国内品牌手机芯片核数发展
八核	
2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	0	0	0	0.39858032380061836	0.4636776009159474	0.78461100574567955	0.58681893274986352	0.74639991374982917	0.58962661746354772	四核	
2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	1	1	1	0.60141967619938164	0.53632239908405255	0.21538899425432045	0.41318106725013654	0.25360008625017083	0.41037338253645222	
国内市场全模手机价位分布
2000以下	
2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2.9399761124903512E-3	5.8501604430784032E-2	6.9559207836747919E-2	8.3281763496050196E-2	0.2838	2000~4000	
2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	3.517279327394488E-4	6.7455605738376331E-4	7.4617413231569231E-3	0.16149037764952565	0.1875	4000元以上	
2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	0.93840067124945237	0.88205536225567183	0.88271911002684356	0.65752925302359899	0.5286973098424016	国内品牌全模手机芯片占比
2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	0	9.0336899068600891E-4	3.0668836896105049E-2	3.7207895679757699E-2	2010-2015年全球及我国智能手机
基带芯片出货量
全球智能手机基带芯片出货量	2010	2011	2012	2013	2014	2015	307	488	758	1035	1300	1422	中国智能手机 基带芯片出货量	2010	2011	2012	2013	2014	2015	12	49	183	356	513	655	全球智能手机基带芯片出货量增速	2010	2011	2012	2013	2014	2015	0.5895765472312704	0.55327868852459017	0.36543535620052769	0.2560386473429952	9.3846153846153843E-2	中国智能手机基带芯片出货量增速	2010	2011	2012	2013	2014	2015	3.0833333333333335	2.7346938775510203	0.94535519125683065	0.4410112359550562	0.27680311890838205	

我国智能手机基带芯片出货量
在全球占比
中国智能手机基带芯片出货量占比	2010	2011	2012	2013	2014	2015	3.9087947882736153E-2	0.10040983606557377	0.24142480211081793	0.34396135265700484	0.39461538461538459	0.46061884669479608	手机芯片厂商基带芯片出货量
高通	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	150	280	479	610	830	770	联发科	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2	13	97	219	320	380	展讯	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	25	106	125	175	海思	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	1.5	5	15	45	